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半導体製造装置、計測器の海外事業を再編・統合
－新たに「アメリカ⽇⽴ハイテクノロジーズInc.」などを設⽴－

2002年4⽉25⽇

株式会社 ⽇⽴ハイテクノロジーズ（社⻑︓樋⼝紀昭）は、2001年10⽉1⽇に⽇本国内において⾏なった事業統合に引き続き、半導体
製造装置をはじめとする最先端ナノテクノロジー分野における製造、販売、サービス部⾨統合の海外展開の⼀環として、2002年4⽉
に、⽶国、欧州、アジア地域においても半導体製造装置・計測器事業の再編・統合を⾏います。そして、このグローバルな事業体制の
確⽴・強化に伴い、海外現地法⼈の商号変更を⾏います。

まず、⽶国地域においては、アメリカ⽇製産業Ltd.（電⼦顕微鏡やライフサイエンス関連装置の販売のほか、電⼦部品、家電製品、先
端産業部材などを販売）、⽇⽴アメリカLtd.の半導体製造装置部⾨（主にインテル社向けエッチング装置などの半導体製造装置の販
売、サービスを担当）、および⽇⽴インスツルメンツInc.（ライフサイエンス関連装置の販売、サービスを北⽶中⼼に展開）の事業を
再編・統合し、4⽉1⽇付にて、新たに「アメリカ⽇⽴ハイテクノロジーズInc.」（本社︓シカゴ）を設⽴しました。3社の事業を統合
することにより、⾼効率経営を実現すると共に、⽇⽴ハイテクノロジーズの製造、販売、サービス部⾨と連携し、⽶国における半導体
製造装置、ライフサイエンス関連装置などの販売、サービスの強化を図ります。

また、欧州、アジア地域においては、⽇⽴ハイテクノロジーズの海外現地法⼈に、株式会社 ⽇⽴製作所の海外現地法⼈が有している
エッチング装置、ビーム応⽤装置をはじめとする半導体製造装置の販売部⾨を統合し、それぞれの商号を「ヨーロッパ⽇⽴ハイテクノ
ロジーズGmbH」「シンガポール⽇⽴ハイテクノロジーズPte.Ltd.」に改めます。

さらに、「アメリカ⽇⽴ハイテクノロジーズInc.」「ヨーロッパ⽇⽴ハイテクノロジーズGmbH」「シンガポール⽇⽴ハイテクノロジ
ーズPte.Ltd.」以外の海外現地法⼈に関しても、別紙のとおり、4⽉中に商号変更を⾏います。

⽇⽴ハイテクノロジーズは、今回、⽶国、欧州、アジア地域における事業統合を⾏うことにより、世界規模でナノテクノロジー事業を
展開するための体制が本格的に整います。今後は、グローバルな事業体制の確⽴・強化に伴い、これまで以上に営業⼒と技術⼒を活か
し、市場変化やお客様のニーズをスピーディに新製品・新事業開発へと結びつけ、最適なソリューションをワールドワイドに提供して
いきます。そして、3年後には連結売上⾼1兆円の達成を⽬指します。

【海外現地法⼈の商号】

現商号 新商号 変更時期

Nissei Sangyo America, Ltd.
(アメリカ⽇製産業Ltd.)

Hitachi High Technologies America, Inc.
(アメリカ⽇⽴ハイテクノロジ－ズ Inc.）

4⽉1⽇

Nissei Sangyo Canada Inc.
(カナダ⽇製産業Inc.)

Hitachi High-Technologies Canada, Inc.
(カナダ⽇⽴ハイテクノロジ－ズ Inc.）

4⽉1⽇

Nissei Sangyo G.m.b.H. (Deutschland)
(ドイツ⽇製産業G.m.b.H.)

Hitachi High-Technologies Europe GmbH
(ヨ－ロッパ⽇⽴ハイテクノロジ－ズ GmbH）

4⽉2⽇

Nissei Sangyo France S.A.R.L.
(フランス⽇製産業S.A.R.L.)

Hitachi High-Technologies France S.A.R.L.
(フランス⽇⽴ハイテクノロジ－ズ S.A.R.L.)

4⽉1⽇

Nissei Sangyo (Singapore) Pte. Ltd.
(シンガポ－ル⽇製産業Pte. Ltd.)

Hitachi High-Technologies (Singapore) Pte. Ltd.
(シンガポ－ル⽇⽴ハイテクノロジ－ズ Pte. Ltd.)

4⽉1⽇

Nissei Sangyo IPC (Malaysia) Sdn. Bhd.
(マレ－シア⽇製産業IPC Sdn. Bhd.)

Hitachi High-Technologies IPC (Malaysia) Sdn. Bhd.
(マレ－シア⽇⽴ハイテクノロジ－ズ IPC Sdn. Bhd.)

4⽉1⽇

Nissei Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
(タイランド⽇製産業Co., Ltd.)

Hitachi High-Technologies (Thailand) Ltd.
(タイランド⽇⽴ハイテクノロジ－ズLtd.)

4⽉1⽇

Nissei Sangyo do Brasil Ltda.
(ブラジル⽇製産業Ltda.)

Hitachi High-Technologies do Brasil Ltda.
(ブラジル⽇⽴ハイテクノロジ－ズ Ltda.）

4⽉中
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Nissei Sangyo Hong Kong Ltd
(⽇製産業⾹港有限公司)

Hitachi High-Technologies Hong Kong Ltd.
(⾹港⽇⽴ハイテクノロジ－ズ有限公司）

4⽉中

Nissei Sangyo (Shanghai) Co., Ltd.
(上海⽇製産業有限公司)

Hitachi High-Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
(上海⽇⽴ハイテクノロジ－ズ有限公司）

4⽉中

お問合せ先

お問い合わせ頂く前に、当社「個⼈情報保護について」をお読み頂き、記載されている内容に関してご同意いただく必要があります。
当社「個⼈情報保護について」をよくお読みいただき、ご同意いただける場合のみ、お問い合わせください。

お問い合わせ先
株式会社⽇⽴ハイテクノロジーズ
担当︓総務部 広報課 松尾、⽊村
TEL︓03-3504-5174
FAX︓03-3504-7123
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